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Sub-D  conectores de alta densidad Características técnicas

1)  Nivel de prestaciones 3, 50 ciclos de conexión, sin prueba de gas 
S4, acabado  0,76 μm Au (30 μpulgada)

Número de contactos  15, 26, 44, 62, 78
  Certificación UL

Corriente de trabajo
Contactos estampados 2 A máx.

Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV

“Clearance” y “creepage”   1,0 mm

Resistencia del contacto   20 m  
Resistencia del aislamiento  109 

Rango de temperatura  -55 OC … +105 OC 
  El límite de temperatura superior incluye  

la temperatura ambiente y el efecto de  
calentamiento de los contactos bajo carga

Terminaciones a)  Contactos para soldar  
de  Ø 0,65 m para taladrado 
de la PCB de Ø 1,02 mm 

   b)   Contactos para soldar,  
acodados a 90O  
Ø 0,7 mm para taladrado  
de la PCB de Ø 1,02 mm

   c)  Contactos de engaste 
0,14-0,22 mm²  
AWG 26-24  
aislamiento máx. Ø 1,38 mm

  d)  Cubetas para soldar cable  
AWG 22

Materiales
Moldes y carcasas  Resina termoplástica 

rellena de fibra de vidrio 
(PBTP), UL 94-V0

Contactos Aleación de cobre

Superficie de contacto 
 Zona de contacto  Bañado en oro selecti-

vamente según nivel de 
prestaciones1)

 Cuerpo metálico Acero bañado

Fuerza de conexión
  15 contactos   46 N 
  26 contactos   77 N 
  44 contactos  127 N 
  62 contactos   177 N 
  78 contactos  222 N

Tamaño del conector Sub-D Estándar Sub-D de Alta Densidad
1  9 15
2 15 26
3 25 44
4 37 62
5 50 78

Número de contactos en la gama Sub-D Estándar/Sub-D de Alta 
Densidad en relación al tamaño del conector
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